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Abstract (en)
The method involves applying the edges of two mold halves (9,10) to the crimpings of plug sockets where the sockets protrude at the front of a
hollow volume (12) formed by the two mold halves so as to seal the hollow volume, whereby the edges (13,14) of the two halves have recesses
corresponding to the plug sockets. A front housing part can be joined to the rear housing part, preferably by a latching closure. Independent claims
are also included for the following: a plug holder part.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Steckeraufnahmeteils einer wasserdichten Steckverbindung, welches eine oder mehrere über einen
Crimpanschluß mit einer elektrischen Leitung (3)verbundene Steckerbuchsen (1) umfaßt, in welche in einem Steckerteil gelagerte Steckerstifte
einsteckbar sind, und welches in seinem rückwärtigen, den Einstecköffnungen der Steckerbuchsen abgewandten Bereich ein von einer die
elektrischen Leitungen wasserdicht umschließenden Umspritzung gebildetes Gehäuseteil (15, 32, 42) aufweist, werden die Steckerbuchsen (1)
in eine Form eingelegt, aus der auf einer ersten Seite die Leitungen (3) und auf einer gegenüberliegenden zweiten Seite die vorderen Bereiche
der Steckerbuchsen (1) mit den Einstecköffnungen der Steckerbuchsen ragen. Der Formhohlraum (12) wird an der zweiten Seite, aus der die
vorderen Bereiche der Steckerbuchsen (1) ragen, durch Anlegen der Ränder (13, 14) der beiden Formhälften (9, 10) an den jeweiligen Crimpungen
(8) der Steckerbuchsen (1) abgedichtet, wobei die Ränder (13, 14) der beiden Formhälften (9, 10) den Crimpungen (8) der Steckerbuchsen (1)
entsprechende Ausnehmungen aufweisen. <IMAGE>
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